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Detaily produktu
Part Number IDT2305B-1HDC8 Vyrobce IDT (Integrated Device Technology)
Popis IC CLK BUFFER 3.3V HI DRV 8-SOIC Stav volného vedeni / RoHS Obsahuje olovény / RoHS neodpovidajici
Datovy list 1.IDT2305B-1HDC8.pdf2.IDT2305B-1HDC8.pdf

Souvisejici produkty

IDT2305B-1DC8

Napéti - Supply 3V~36V Typ Zero Delay Buffer
Dodavatel zafizeni Package 8-SOIC Série -

Ratio - Vstup: Vystup 1:5 Obal Tape & Reel (TR)
Paket / krabice 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) PLL Yes with Bypass
Vystup CMOS, LVCMOS, TTL Ostatni jména 2305B-1HDC8
Provozni teplota 0°C ~ 70°C Pocet okruhfi 1

Typ montaze Surface Mount Uroveii citlivosti na vihkost (MSL) 1 (Unlimited)
Stav volného vedeni / RoHS Contains lead / RoHS non-compliant Vstup LVTTL
Frekvence - Max 133MHz Déli¢ / multiplikator No/No
Diferencial - Vstup: Vystup No/No Cislo zakladni &asti IDT2305-1
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‘.ﬁi IDT Vyrobci: IDT (Integrated Device Technology) RFQ ‘“lDT Vyrobci: IDT (Integrated Device Technology) RFQ
integrated DevissTeehali®d - popjs: IC CLK BUFFER ZD 3.3V 8-SOIC iiegraed D Tehnalb®d - popjs: IC CLK BUFFER 3.3V HI DRV 8-SOIC
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